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8 vstup G s LED indikaci - signal / porucha.

8 vstup U pro odporové €lanky, individualn é konfigurovatelnych pro
meéreni odporu nebo teploty.

Je hlavn é uréen pro m érici €lanky Pt100, 4-vodi €ové zapojeni.
Kompaktni rozm éry dle DIN.

Patice se svorkami a zasuvny 1/0O modul jsou konstru kéné odd élené.

— Sbhérnicové a napajeci liSty jsou integrované do patice

— Moznost mezipolohy, p Fi které je modul elektricky odpojen od patice

— Moznost rychlé vym ény I/O modulu, bez odpojeni kabel @ a bez vlivu na
funk €nost ostatnich modul .

Na I/0 modulech jsou vSechny svorky, které umoznuji pfimé pfripojeni
perifernich p Fistroj G bez dodate énych svorek.

Provoz a indikace
— Stavové LED diody pro kazdy I/O bod, jas dle arov  né vstupu.
— Stavové LED diody pro rychlou diagnostiku.

Oboustranné Stitky s popisem vSech 1/0 bod 1.
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Funkce

Moduly podporuiji tyto 1/0 funkce :

Funkce Typ signalu 1) Popis Zapojeni
Odpor a IB Pt100_4 2) Cidlo teploty Pt 100 Q 4-vodi éové
teplot . p
epioly P100 2) Odpor Pt 100 Q a odporové 4- vodi éoveé
vysilace
IB R250 2) Odpor 250 Q 2-vodicové
IB Pt1K 375, 385 | Cidlo teploty Pt1000 Q (typy 375 a 385) 2- vodicoveé
R1K Cidlo teploty LG-Ni 1000 Q 2- voditové
P1K Odpor Pt 1000 Q a odporové 2- vodicoveé
vysilace
IB NilK Cidlo teploty LG-Ni 1000 Q 2- vodi¢ové
IB R2K5 Odpor 2500 Q 2- vodi¢ové

1) IB Oznacuje funkce podporované pouze pfi pfimém pfipojeni modulové
sbérnice do podstanice
Funkce bez oznaceni jsou podporovany také pfi pfipojeni modulové shérnice
pfes P-Bus BIM.

2) Pfipfimém pfipojeni modulové sb érnice jsou Pt100_4 a P100 pfipojeny
4 vodi¢ové, R250 jsou pfipojeny 2 vodi¢ové.
PFi pfipojeni p fes modul rozhrani P-bus TXB1.PBU je P100 pfipojen 4
vodic¢ove, R250 s propojkou na 4 svorky, stejné jako u modult PTM-I/O; viz
Schemata zapojeni.

Detailni popis téchto funkci je uveden v dokumentu CA110561, "TX-1/O™ Funkce

a provoz’.
Prehled typ 4
ASN Méfici modul TXM1.8P
Dodavka Patice a zasuvny 1/0 modul se dodavaji smontovany v jednom obalu.
PrisluSenstvi PrisluSenstvi zahrnuje adresovaci koli¢ky, Stitky, a nahradni drzéky Stitkd. DalSi

informace jsou v Katalogovém listu CM2N8170.

Konstrukce a provedeni

Popis vlastnosti vSech TX-I/O™ modulud je uveden v “TX-I/O™ Pfiru¢ka pro
projektovani, montaz a instalaci”, dokument CM110562.
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Indika €ni prvky

o 2+O 2 2+4 2% 2+8 30 3+2.\> PFipojovaci svorky (Sroubovéak ¢&.1)
@ @ @ @ @ @ @ @/@’ s testovacim bodem (pro hroty 1.8...2 mm ) a ¢islem svorky.
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Adresovaci kolicek a stavova LED dioda pro modul
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Stavové LED diody pro I/O (zelené)

8176z10

Stavové LED diody pro Stavové LED diody pro 1/O (zelené) indikuji stav vstupt a vystupu (periferni
le] pFistroje).
» Stavové LED diody se také pouzivaji pro diagnostické ucely.

Stavova LED dioda pro Stavova LED dioda pro modul prosvécuje adresovaci kolicek.
modul e Zelena LED dioda indikuje provozni stav celého modulu (nezamérovat se stavem
I/0 bodu).
» Stavova LED dioda se také pouZziva pro diagnostické Gcely.

Adresovaci koli éek * Modul pracuje pouze se zasunutym adresovacim kolickem.
* Adresa modulu je mechanicky zakédovana na adresovacim koli¢ku
* Pfi vyméné zasuvného I/O modulu, musi byt adresovaci koli¢ek odklopen. Zistava
vSak zasunuty do patice.

Oznaéeni modulu

Zasuvny /O modul ma

odklapéci prahledny kryt
(drzak &titku), pod ktery se -
vklada popisny Stitek.
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Projektovani, montadz a uvad éni do provozu

Tyto informace jsou uvedeny v nasledujicich dokumentech :

Dokument Cislo
TX-1/0™ Funkce a provoz CM110561
TX-1/0™ Pfirucka pro projektovani, montaz a instalaci CM110562
Nahrady pro stavajici typy signald CM110563
TX-1/0™ Engineering, dokumentace V2.37 CM110641 ff
TX-1/0™ Engineering, dokumentace V4 CM111001 ff

Mont4z

Dovolena montazni Moduly TX-I/O™ |ze montovat v jakékoliv poloze:

poloha Je nutné zajistit dostatecné vétrani, aby nebyla pfekro¢ena dovolena teplota

okolniho prostfedi (max. 50C).

Likvidace
Pristroje jsou klasifikovany jako elektronicky odpad podle Evropské Smérnice
2002/96/EC (WEEE) a nesméji byt odkladany do netfidéného domovniho
odpadu.

I

Dodrzujte mistni zakony a vyhlasky.
Pro likvidaci vyuzijte systém sbéru elektronického odpadu.

Technické udaje

Napajeni Napajeci napéti DC 22.5..26 V
(po shérnicovem konektoru) Bezpe¢né malé napéti SELV nebo
ochrana malym napétim PELV podle
HD384
Max. pfikon 12W
Ochrana VSechny svorky na modulu Proti zkratu a chybnému
zapojenis AC/DC 24V
Bocéni sbhérnicovy konektor Bez ochrany !

Periferni pfistroje
Izolagni pevnost Pfipojené periferni pfistroje musi splfovat pozadavky na bezpe¢né malé napéti
(SELV), nebo ochranu malym napétim (PELV) podle HD 384.

Pripojovaci kabely Typ kabelu Plny, nebo splétany médény
vaodi¢, nestinény
Prafez kabelu Viz. pfirucka CM110562
Dovolena délka kabelu Max. 300 m
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Analogové vstupy

Kompenzace odporu vedeni

1 Ohm (kalibrovano v modulu)
(0 Ohm pro Pt100_4 a P100)

Teplota Pt100_4 (4-vodicové)
Odpor P100 (4- vodicové)
Odpor R 250 (2-vod.)
Teplota Pt1K 375

Teplota Pt1K 385

Teplota R1K (LG-Ni 1000)
Teplota NilK

Odpor P1K

Odpor R2K5

Rozsah RozliSeni BIM
-50 ... 400 (600) T 1) 86 mK
0 ... 250 Ohm 33 mOhm
0 ... 250 Ohm 33 mOhm
-50 ... 150 (180) € 1)
-50 ... 400 (600) T 1)
-50...150 T 50 mK
-50 ... 150 (180) € 1)
0 ... 2500 Ohm 333 mOhm
0 ... 2500 Ohm

RozliSeni IB Proud
20 mK 2.1 mA
10 mOhm 2.1 mA
10 mOhm 2.1 mA
10 mK 1.54 mA
20 mK 1.96 mA
10 mK 1.54 mA
10 mK 1.54 mA
100 mOhm 1.96 mA
100 mOhm 1.96 mA

1) (rozSifeny rozsah) pouze s kompenzaénim vedenim, viz. CM110562

Pfipojovaci svorky

Konstrukce
PIné vodice

Splétané vodice bez dutinek

Splétané vodice s dutinkami (DIN 46228/1)

Sroubovéak

Sroubové pfitlaéné svorky

1 x 0.5 mm? az 4mm?

nebo 2 x 0.6 mm0O az 1.5 mm?
1x 0.5 mm?az 2.5 mm?

nebo 2 x 0.6 mm0O az 1.5 mm?
1 x 0.25 mm?az 2.5 mm?

nebo 2 x 0.6 mmO az 1.5 mm?
Pro zapusténé Srouby
Sroubovék &. 1

prdmér dfiku <4.5 mm

Testovaci body (testovaci
svorky)

Zarazeni dle EN 60730

Max. utahovaci moment 0.6 Nm

Pro hroty @ 1.8..2.0 mm
Provozni reZzim automatické elektrické regulace Typ 1l
Hladina kontaminace 2

Mechanicka konstrukce

TFida ochrany Il

Stupen kryti pouzdra

Kryti podle EN 65029

Predni ¢ast
Svorkovnice

IP30
IP20

Podminky okolniho prostfedi

Doprava

Provoz

Klimatické podminky

Teplota
Vlhkost

Mechanické podminky

Klimatické podminky

Teplota
Vihkost

Mechanické podminky

Podle IEC 60721-3-3
Trida 3K5

-5.50<C
5..95%r.v.

Trida 3M2

Podle IEC 60721-3-2
Trida 2K3

-25..70 C
5..95%r.v.

TFida 2M2
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Priimyslové standardy

Bezpecnost vyrobku
Automatické elektronické regulacéni
pristroje pro domacnost a podobné

pouziti

Elektromagneticka kompatibilita
Odolnost Priimyslové prostredi
Vyzafovani Obytné a komeréni

budovy, lehké pramyslové prostiedi
CE shoda

Elektromagneticka kompatibilita
c-tick shoda
podle Australian EMC Framework
Radio Emission Standard

EN 60730-1

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

2004/108/EC

Radio Communications Act 1992

AS/NZS 3548

Schvaleni UL (UL 916)

UUKL

Ekologie Prohlaseni o ekologii CM1E8176 obsahuje ISO 14001 (Prostfedi)
Udaje o konstrukci a hodnoceni ISO 9001 (Kvalita)
ekologickych vyrobkd (RoHS, sloZzeni SN 36350 (Ekologické
materiald, baleni, ochrana prostredi, vyrobky)
likvidace) 2002/95/EC (RoHS)
Barva Patice a zasuvny 1/O modul Svétle Seda, RAL 7035
Rozméry Pouzdro dle DIN 43 880, viz. "Rozméry"
Hmotnost S / bez obalu 198/219¢g
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Schemata zapojeni (p Fiklady)

PFimé pripojeni
modulové sb érnice

Pfipojeni p fes modul
rozhrani P-bus
TXB1.PBUS

Uspo fadani svorek

u
@ @ @ @ u Méfici modul
L L A N R
2 4 6 8 |10 12 [ 10 12
PR v4B1 Cidlo teploty Pt100
[ | (4-vodi &ové)
M8 B2 Cidlo teploty, obecné
H . B3 Cidlo teploty
a1 52 53 ra B LG-Ni 1000
V4 R4 Odporovy vysila €
U
@@ e @ U Mé&Fici modul
I N N P Lt
2 4 (6 810 12 6 8
1 5 7 v4 B1 Cidlo teploty Pt100
| | (4- vodi cové)
Mo® B2 Cidlo teploty, obecné
H . B3 Cidlo teploty
BL B2 B3 R4 § LG-Ni 1000
V4 R4 Odporovy vysila ¢
TXM1.8P
I/C body OIAIEOREOREORIORIUREC))
O () Ms&fici nula ” 2 | 6 /10|14 ]19[23 |27 |31
Y (+) Méfici vstup 4 | 8 |12]16|21[25|29]33
— Méfeni — (4-vodiCové) 1 5 9 113|118 |22 |26 | 30
+ Méfeni + (4-vodicoveé) 3|1 7 [11]15]20]24 |28 32

b Svorky méfici / systémové nuly jsou vzajemné propojeny, nikoliv v patici, ale v
zasuvném I/O modulu. To znamena4, Ze pokud vysuneme /O modul do
mezipolohy, nejsou propojené.
— U analogovych vstupt musi vzdy byt méfici / systémova nula pfipojena ke svorce

pfislusného 1/0 bodu.
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Rozméry

Rozméry v mm
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